초대의 글
한국 UV/EB 연구회(KUETA)  

제 2회 기술세미나를 개최하며
안녕하십니까?
지난 제1회 세미나에 참석해주신 것을 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 지난 1회 세미나때는 외국인 연사 3명, 국내 연사 4명, 총 7분의 연사가 발표를 해주셔서 세미나를 빛내주셧고, 약 200 여명이 세미나에 참석을 하여 주셧습니다. UV/EB 기술에 많은 관심을 가져 주셔서 다시 한번 감사의 말씀을 올립니다.

 세미나 후에 여러 방면으로 의견을 들어서 여러논의가 있었습니다. 1년에 1회를 해서 2일간 하자는 의견도 있었고, 1년에 당일로 두번하자는 의견도 있었으나 당분간은 1년에 당일로 2회 개최를 하는 것으로 의견을 모았습니다. 또한 장소도 이번에는 지방에서 오시는 분들과 대중교통을 이용하시는 분들의 편리하게 오실 수 있도록 하기 위해 서울로 장소를 옮겼습니다. 이에 연구회에서는 금번 제2회 세미나를 올 가을로 준비했습니다.

 이번 기술세미나는 외국회사의 해외 기술자 2면, 국내회사에서 4명, 총 6분의 연사를 초청하여 다양한 분야를 발표합니다. 세미나 내용으로는 UV 경화 기술 동향, 진공 증착 도료, UV잉크젯 잉크, UV전자재료, UV첨가제, UV 측정기에 관한 내용을 발표합니다.

 제2회 세미나가 잘 이루어질 수 있도록 많은 성원과 협조를 부탁드리고 이번 기술세미나를 통하여 기술 정보나 교류의 장이 되고 의미 있는 토론의 자리가 되었으면 합니다.
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                      한국 UV/EB 연구회(KUETA)   회 장   김 인 효
제2회 KUETA 기술세미나 일정표

일  시: 2008년 10월 2일 (목)

장  소: 강남(역삼동) 한국과학기술회관 (대회의실), 무료주차가능
시  간: 09:30~17:00
참가비: 사전등록 90,000원
(부가세 별도, 교재 및 중식포함, 9월 30일까지 사전 송금확인에 한함)
* 입금계좌 : 1005-601-347812 우리은행(한국유브이/이비연구원) 
현장등록 110,000원
(부가세 별도, 교재 및 중식 포함, 당일접수함)

참가신청 :  1. 전화 혹은 fax, email 신청은 2008년 9월 30일까지

            2. 현장 등록
신청할 곳: TEL) 031-381-1783, FAX)031-381-1784 

E-mail: klalim@paran.com

세부 일정표
09:30-10:30   등록 및 회원가입

10:30-10:40   KUETA 회장 인사말
10:40-11:20   UV Measurement in Theory and Reality
               (Director Jim Raymont, EIT)
11:20-12:00   Tego Additives for Radiation-curing
 Coating and Ink
(Dr. Gaetano Blanda, Business Director of Asia Pacific, Evonik Tego chemie GmbH)
12:00-13:30   Lunch

13:30-14:10   UV curing & their potential for electronic materials
(이대성 Printed electronics 사업부문장, SSCP)
14:10-14:50   Technical trend of UV curable systems
 (김인구 대표이사, 페인트연구소 IG TECH)
14:50-15:30   Coffee break & Discussion time
15:30-16:10   UV curable coatings for vacuum metallizing
 (오중걸 팀장, 조광페인트)
16:10-16:50   Chemical & Models of 
UV inkjet printing inks formulations
(강영우 대표이사, 제스코)
